
关于半导体所主办学术会议作品电子版本 

在半导体所机构知识库存缴发布的授权协议 

（2011-7-01 版） 

 

为促进学术成果的广泛传播和长期保存，半导体所希望获得您的 

授权，将您在学术会议                                 上所做 

学术会议作品的PDF 文档在半导体所机构知识库的学术会议栏目内 

存缴并发布供公众使用。半导体所建议参照知识共享（Creative 

Commons）2.5 中国大陆许可协议进行许可使用。半导体所将尽责维 

护您的合法权利。请您对以下授权类型进行选择，以便半导体所了解 

您的授权愿望： 

 

□我同意将我的学术会议作品存放到半导体所机构知识库中，并 

在下列使用条件下提供开放获取。 

□署名（Attribute） 

□非商业性使用（Non Commercial），不允许您的作品进行

商业性使用； 

□禁止演绎（No Derivatives），不允许对您的作品进行修

改； 

□相同方式共享（Share-alike），允许对您的作品进行修

改，只要他人以相同方式共享。 

 

□我不同意将我的学术会议作品存缴、发布到半导体所机构知识 

库中。 

 

授权人签字 

年    月    日 


